附圖
1.構造分解示意圖：
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2.包裝完成之型態示意圖：
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3.包裝完成之底面樣觀示意圖：
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附表

	要件編號
	系爭專利申請專利範圍

第1項技術特徵
	要件編號
	系爭產品
技術內容
	文義讀取

	A
	一種仿捆裝金紙包裝構造，是由多張印製有吉祥圖案的金紙及一外包裝紙所構成；
	a
	一種仿捆裝金紙包裝構造，是由多張黃色無圖案的金紙及一外包裝紙所構成；
	否

	B
	該多張金紙，係以相互重疊的型態相互疊置成一金紙疊；
	b
	該多張金紙，係以相互重疊的型態相互疊置成一金紙疊；
	是

	C
	該外包裝紙上，係直接印製一具有祈福圖樣的金箔表層，及在該金箔表層四週邊，預留有一包裝空白部，且該包裝空白部上，並在該金箔表層的兩側，各印有紅色仿捆帶條紋；
	c
	該外包裝紙上，係印製一具有紅色外框金箔表層的祈福圖樣，及在紅色外框金箔表層祈福圖樣四週邊，預留有一包裝空白部，且包裝空白部上，並在紅色祈福圖樣的兩側，各印有字體之紅色色帶；
	是

	D
	透過該外包裝紙對金紙疊作包裝，利用金箔表層直接在包裝體上表面顯露，及仿捆帶條紋在包裝體兩側邊表現，構成為一仿捆裝金紙物；
	d
	透過該外包裝紙對金紙疊作包裝，利用金箔表層直接在包裝體上表面顯露，及印有字體之紅色色帶在包裝體兩側邊表現，構成為一仿捆裝及仿蓋有祈福印文之金紙物；
	是

	E
	據以仿捆裝金紙物的捆裝金紙相同象徵表達，可降低金紙的加工成本，並減少包裝材料的使用。
	e
	據此達成仿捆裝及仿蓋有祈福印文金紙包裝體之相同象徵表達，可降低金紙的加工成本，並減少包裝材料的使用。
	是
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